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Ingenieurwissenschaften Labor für Strukturierung 
  

 

 Allgemein 

 Strukturierung von Kupfer-Oberflächen 

 

 Technische Ausstattung 

• Laminator 

• Laminieren des Fotofestresites auf die jeweilige 

Werkstückoberflache 

• max. Laminierbreite 500 mm 

 

 

• Resistbelichter RISTON PC Printer B24 

• Belichtung von fototechnischem Material auf 

Oberflächen mittels UV-Strahlung 

• Belichtungsfläche 760 mm x 610 mm 

• UV-Brenner mit 2 kW Leistung 

 

 

• Entwickler 

• Entwicklung der belichteten Werkstückoberflache 

• Entwicklerlösung Soda 1 % 

• Arbeitsbreite 500 mm 

Laminator 

Resistbelichter 


